
履   歴   書 

指田 慎二（さしだ しんじ） 

 

職   歴 

 

1992 年（平成 4 年） 4 月  ソニー株式会社 入社  

                  *（令和 3 年（2021 年）4 月 ソニーグループ株式会社に商号変更） 

1997 年（平成 9 年） 11 月  Sony Electronics (Singapore) Pte. Ltd. 

2001 年（平成 13 年） 1 月  ソニー株式会社 半導体営業部門 

2010 年（平成 22 年） 2 月  Sony Electronics Inc. (USA) Semiconductor biz GP Director 

2013 年（平成 25 年）11 月  ソニー株式会社 イメージセンサ営業部 統括部長 

2016 年（平成 28 年） 4 月  ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社  

   デバイス営業部門 部門長  

2020 年（令和 2 年） 7 月  ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 執行役員 

デバイス営業部門 部門長 

2021 年（令和 3 年） 10 月  ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 執行役員 

モバイル＆センシングシステム事業部 事業部長 

デバイス営業部門 部門長 

2022 年（令和 4 年） 7 月  ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 執行役員 

モバイルシステム事業部 事業部長 

2023 年（令和 5 年） 4 月  ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 常務 

モバイルシステム事業部 事業部長 

2024 年（令和 6 年） 4 月  ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 取締役 副社長 

モバイルシステム事業部 事業部長  

2025 年（令和 7 年） 4 月  ソニーグループ株式会社 ビジネス CEO 

              イメージング＆センシング・ソリューション事業担当 

              ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 代表取締役社長 CEO 

2026 年（令和 8 年）  4 月  ソニーグループ株式会社 ビジネス CEO 

              イメージング＆センシング・ソリューション事業担当 

              ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 代表取締役社長 CEO 

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 代表取締役社長   

現在に至る 

 

現職 

ソニーグループ株式会社 ビジネス CEO イメージング＆センシング・ソリューション事業担当 

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 代表取締役社長 CEO 

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 代表取締役社長 

（2026.04） 


